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  内容摘要
  

根据统计及预测，2025年全球半导体行业CAE软件市场销售额达到了17.85亿美元，预计2032年将达到30.07亿美元，年复
合增长率（CAGR）为 8.2%（2026-2032）。地区层面来看，中国市场在过去几年变化较快，2025年市场规模为
百万美元，约占全球的 %，预计2032年将达到 百万美元，届时全球占比将达到 %。
本文研究全球及中国市场半导体行业CAE软件现状及未来发展趋势，侧重分析全球及中国市场的主要企业，同时对比北美
、欧洲、中国、日本、东南亚和印度等地区的现状及未来发展趋势。
面向半导体设备的计算机辅助工程（CAE）软件是一类专门用于设计微电子制造复杂机械装置的仿真与虚拟原型工具。半
导体制造设备（如极紫外（EUV）光刻机、等离子体刻蚀机和化学气相沉积（CVD）系统）必须在极端工况下保持纳米级
的运行精度。此类CAE软件使工程师能够模拟多种物理现象，包括高真空环境下的结构完整性、精密热管理、前驱气体的
复杂计算流体动力学（CFD）行为以及电磁场相互作用。通过构建这些造价高达数百万美元的大型子系统的高保真数字孪
生模型，设备设计人员能够在进行物理组装之前预测结构变形、机械振动及化学反应情况。归根结底，这些仿真平台对于
优化设备产能与可靠性、缩短昂贵的物理原型开发周期，以及实现支撑先进半导体制造工艺节点所需的硬件创新至关重要
。该行业的平均毛利率达到了85.36%。
半导体设备CAE（计算机辅助工程）软件的供应链既依赖于上游先进的算法框架与强大的计算基础设施，又推动了下游专
用资本设备的发展。在上游供应链中，软件供应商需要利用专业的数字组件、数学求解器和核心基础设施来构建高性能工
程应用。关键的上游供应商包括西门子数字工业软件（Siemens Digital Industries
Software），该公司提供诸如Parasolid等基础几何建模内核，使CAE软件能够精确转换和处理复杂的3D
CAD数据。此外，软件开发商还依赖英特尔（Intel Corporation）等公司提供的高性能计算（HPC）硬件及开发平台，以
获取求解复杂偏微分方程组所需的底层算力架构。同时，亚马逊云科技（AWS）等云服务提供商也是至关重要的上游合作
伙伴，它们提供可扩展的云原生基础设施，支持CAE应用运行大规模并行仿真任务。转向下游供应链，主要买家包括负责
制造半导体生产设备的原始设备制造商（OEM）及精密组件供应商。知名的下游客户包括阿斯麦（ASML Holding），该公
司利用先进的CAE软件对其高精度光刻机复杂的热、结构及光学动态特性进行建模。另一家主要下游客户是泛林集团（La
m Research Corporation），该企业利用专业的等离子体和流体动力学CAE平台，优化其沉积与刻蚀设备腔体的设计。最
后，应用材料公司（Applied Materials）也是重要的下游合作伙伴，利用多物理场CAE套件对其各类半导体制造系统的机
械可靠性及晶圆处理吞吐量进行仿真与优化。
本文重点分析在全球及中国有重要角色的企业，分析这些企业半导体行业CAE软件产品的市场规模、市场份额、市场定位
、产品类型以及发展规划等。
主要企业包括：
  Siemens
  Synopsys
  Cadence
  Dassault Systèmes
  MathWorks
  Autodesk
  索辰
  安世亚太‌
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  英特仿真
  南京天洑‌
  云道智能
按照不同产品类型，包括如下几个类别：
  结构仿真
  流体仿真
  多体动力学
  电磁仿真
  热管理仿真
  声学仿真
  多物理仿真
  其他
按照不同部署方式，包括如下几个类别：
  本地部署
  云端部署
按照不同通用性，包括如下几个类别：
  通用型
  专用型
按照不同应用，主要包括如下几个方面：
  晶圆制造
  表面处理
  组装与封装
  检测与测试
重点关注如下几个地区
  北美
  欧洲
  中国
  日本
  东南亚
  印度
本文正文共8章，各章节主要内容如下：
第1章：报告统计范围、产品细分及全球总体规模及增长率等数据
第2章：全球不同应用半导体行业CAE软件市场规模及份额等
第3章：全球半导体行业CAE软件主要地区市场规模及份额等
第4章：全球范围内半导体行业CAE软件主要企业竞争分析，主要包括半导体行业CAE软件收入、市场份额及行业集中度分
析
第5章：中国市场半导体行业CAE软件主要企业竞争分析，主要包括半导体行业CAE软件收入、市场份额及行业集中度分析
第6章：全球主要企业基本情况介绍，包括公司简介、半导体行业CAE软件产品、收入及最新动态等
第7章：行业发展机遇和风险分析
第8章：报告结论
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